
Title (en)
Floor panel comprising a core consisting of wood-based material

Title (de)
Fussbodenplatte mit einem Kern aus Holzwerkstoff

Title (fr)
Panneau de plancher comportant un noyau constitué de matière à base de bois

Publication
EP 1493879 A1 20050105 (DE)

Application
EP 04015588 A 20040702

Priority
DE 10330297 A 20030704

Abstract (en)
The floor plate with a core (5) consisting of a wood material comprises a decorative layer (1) formed by a cold-ceramic coating containing
magnesium oxide and ammonium polyphosphate. An independent claim is also included for a method for producing the proposed floor plate.

Abstract (de)
Eine Fußbodenplatte mit einem Kern (5) aus Holzwerkstoff, insbesondere MDF, HDF oder OSB, und einer auf einer Oberseite aufgebrachten
Deckschicht (1), wobei die Kanten an den Längs- und Querseiten so profiliert sind, dass miteinander verbundene Platten in vertikaler (V)
und horizontaler (Q) Richtung zueinander verriegelbar sind, zeichnet sich dadurch aus, dass die Dekorschicht (1) durch eine kaltkeramische
Beschichtung gebildet wird, die Magnesiumoxid und Ammoniumpolyphosphat enthält. <IMAGE>
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